&= SIGMATEK S-IPC INTEL® ATOM DUAL CORE

S-IPC Intel® Atom Dual Core

S-IPC mit Kihlkorper S-IPC mit Khlkorper und Liftereinheit

Der S-IPC ist ein C-DIAS Industrie-PC mit einem Intel® Atom Dual Core Prozessor. Die
SpeedStep-Funktionalitit des Intel® Atom Dual Core Prozessors macht eine passive Kiih-
lung mit einem Kihlkérper méglich. Bei héheren Umgebungstemperaturen empfiehlt sich
der Einsatz der Luftereinheit (rechtes Bild). Eine 7-Segment Anzeige sowie 6 Status-LEDs
geben Auskunft Uber den aktuellen Modul-Status. 2 Compact Flash Karten kénnen als
Programm- oder Datenspeicher verwendet werden. Eine tauschbare Laufwerkseinheit kann
mit 2 weiteren IDE Geraten ausgefihrt werden (Festplatte, CD-ROM, ...). Weiters verfugt
der S-IPC unter anderem Uber eine S-DVI Schnittstelle fiir eine Anzeigeeinheit und USB 2.0
Schnittstellen. Zusatzlich kénnen 2 PCI-Erweiterungskarten nachtraglich eingebaut werden.

Kompatibilitat

Der S-IPC ist komplett PC-kompatibel und arbeitet mit Standard PC-BIOS, daher sind keine
Sigmatek spezifischen BIOS-Einstellungen notwendig. Windows XP ist als Betriebssystem
vorgesehen.
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Technische Daten

Leistungsdaten

Prozessor Intel® Atom D510 (1,66 GHz, Dual Core) / 1 MByte L2 Cache
Interner Programmspeicher 2 x Compact Flash Typ | oder Il
(Compact Flash)
Laufwerkseinheit 1 x 40 GByte Festplatte
1 x CD-ROM / DVD-Combo Laufwerk / 40 GByte Festplatte
Interner Programmspeicher (SRAM) 256 kByte (durch Batterie versorgt)
Interner Programmspeicher (SDRAM) 1 GByte DDR2 SDRAM
Schnittstellen 2 x Ethernet 10/100 MBit

1 x RS232 - COM1

1 x RS232 / RS485 — COM2

1xLPT

2 x PS/2 — Tastatur und Maus

1 x DIAS intelligent (auf 2 Steckern ausgefiihrt)
1 x C-DIAS-Bus

1 x CAN fir PLC

1 x CAN fir Terminal

1 x S-DVI Schnittstelle fur Terminal (TFT-Display, USB, CAN-
Keyboard)

1 x DVI Schnittstelle fir Monitor

1 x VGA - Analog RGB

3xUSB V2.0

1 x Anschlussmoglichkeit fiir Liftereinheit (2 Lifter, iberwacht)

IDE-Geréte:

2 x Compact Flash

1 x Festplatte

1 x CD-ROM / DVD-Combo / Festplatte

Erweiterungskarten:
2 x PCI-Bus (+5 V, Half-Size)

Datenerhaltung Lithiumbatterie
Statusanzeige Ja
Status LEDs Ja
Echtzeituhr Ja
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Elektrische Anforderungen

Versorgungsspannung Typisch +24 V DC
+18 V bis +30 V DC

Versorgungsspannung Typisch 750 mA

Stromaufnahme Biszu 5,0 A

(abhéngig von den PCI-Steckplatzen und den externen Geraten)

Einschaltstrom

Maximal 10 A fir 100 ms

Strom verfugbar fir CAN (+5 V) Maximal 1,0 A
Strom verfligbar fur C-DIAS (+5 V) Maximal 1,5 A
Strom verfugbar fir S-DVI (+24 V) Maximal 1,5 A
Strom verfligbar fur PCI (+3,3 V) Maximal 5,0 A
Strom verfugbar fur PCI (+5 V) Maximal 3,0 A
Strom verfligbar fur PCI (+12 V) Maximal 1,0 A
Strom verfugbar fir PCI (-12 V) Maximal 0,5 A
Strom verfligbar fur USB (+5 V) Maximal 1,5 A
Sonstiges
Artikelnummern Artikelnum- | DDR-Ram HDD GByte | CD-Rom/ Lufter /
S-IPC Komplettgerate: mer MByte DVD-Combo | Kuhlkérper
S-IPC mit Lufter: 12-400-161 1 GByte 40,0 DVD-Combo Lufter
S-IPC mit Kihlkorper: 12-400-162 1 GByte 40,0 DVD-Combo | Kihlkérper
Artikelnummern Ersatzteile: Artikelnummer | 40,0 GByte Festplatte | CD-Rom Lifter +24 V
DVD-Combo
Luftereinheit (2 Lufter): 12-410-011 - - 2 x (80x80x25)
Laufwerkseinheit (HDD): 12-410-021 Ja - -
Laufwerkseinheit (HDD + CD): 12-410-031 Ja CD-Rom -
Laufwerkseinheit (HDD + DVD): 12-410-041 Ja DVD-Combo -
Modulkennung am DIAS-Bus Nein
Hardware Version 1.x
Normung UL (E247993)
CD-Rom: CD lesen

DVD-Combo: DVD lesen, CD lesen und schreiben

Seite 4a
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Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur -20 - +65 °C
Betriebstemperatur S-IPC S-IPC
ohne Verwendung der PCI-Steckplatze | bei Verwendung der PCI-Steckplatze
Kuhlung mit Liftereinheit +5—+55 °C +5—+50 °C
Kiihlung mit Kiihlkdrper +5 - +50 °C +5—+45°C
Luftfeuchtigkeit 10 — 85 %, nicht kondensierend
EMV-Festigkeit Nach EN 61000-6-2 (Industriebereich)
Schockfestigkeit EN 60068-2-27 150 m/s?
Schutzart EN 60529 IP 20

Das CAN-Bus-Terminal wird vom FPGA initialisiert und ist nur begrenzt verwendbar!
Der FPGA liest Uber den CAN-Bus-Terminal die Displaykonfiguration aus und betreut die
Tastatur. Dadurch sind einige CAN-Objekte des CAN-Bus-Terminals nicht verfigbar.
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Post Codes

o0
U
(2
o

Beim Einschalten des S-IPCs zeigt das Display BIOS-abhangige Post Codes an. Es ist sehr
wichtig sich diese Codes zu merken um die Fehlersuche zu erleichtern, falls der S-IPC nicht
bootet.

Wichtige Post Codes:
C3: Speicher konnte nicht initialisiert werden — DDR-RAM defekt
FF: Bootvorgang gestartet

Wahrend der Reset-Taster gedriickt ist, zeigt die erste Zeile die FPGA-Kennung ("0A") und
die zweite Zeile die FPGA-Version (z.B.: "10").
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Mechanische Abmessungen (mit Lufter und Kuhlkdrper)
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Mechanische Abmessungen (mit Kihlkdrper)
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Mechanische Abmessungen (Befestigungen)
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Anschlussbelegung

Display = Compact Flash PCI-Steckplatze

Modulstatus

X1 USB 1

X2, X3USB 23—

X4 Maus

X5 Tastatur

F SICMATEK

X6 Ethernet 1 —

X7 Ethernet 2

X12 LPT 1
—— X13 COM1
X8 VGA —
——— X14 COM2
X9 S-DVI —— X15 RS422/485
X16 CAN-SPS

| > x18, X19 DIAS-Bus

——— X17 CAN-Terminal

X10 DVI —— X20 +24 V-Versorgung

Luftereinheit

Laufwerksschacht
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Anschlisse frontseitig

X1-3: USB 1-3 (Typ A)

h)
5

Funktion
+5V
DO-
DO+
GND

B WON -

PIN Funktion
1 MAUS-DATA
2,6 Nicht belegt
GND
+5V
MAUS-CLOCK

o b~ w

3
=

Funktion
TASTATUR-DATA
MAUS-DATA
GND
+5V
TASTATUR-CLOCK
MAUS-CLOCK

DA WN =

Der PS2-Tastaturanschluss kann durch die Verwendung eines “Y-Kabels” fiir Tastatur und
Maus verwendet werden, der PS2-Maus Anschluss (X4) ist in diesem Fall nicht
verwendbar!
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X6, 7: Ethernet 1, 2 (8-poliger RJ45)

el
El

Funktion

O~NO A WN =

TD+
TD-
RD+
Nicht belegt
Nicht belegt
RD-
Nicht belegt
Nicht belegt

X8: VGA Ausgang (15-poliger HD-DSUB)

3
El

Funktion

5 1
Wl
15 11

O©CONOODWN -

Red
Green
Blue
Nicht belegt
GND
Red GND
Green GND
Blue GND
+5V
GND
Nicht belegt
DDC DAT
H-Sync
V-Sync
DDC CLK

Seite 12
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X9: S-DVI (26-poliger HD-DSUB)

1 Pin Funktion Pin Funktion
Tees0ae®l 1 DVI1+ 14 GND
O OO0 Q 2 DVI1- 15 GND
00000000 3 DVI2+ 16 GND
4 DVI2- 17 GND
5 DVI3+ 18 GND
6 DVI3- 19 +24 V
7 DVIC+ 20 +24 V
8 DVIC- 21 USB Ext. In+
9 Reserviert 22 USB Ext. In-
10 GND 23 USB Ext.
Out+
11 GND 24 USB Ext.
Out-
12 GND 25 CAN A
13 GND 26 CANB

X9 darf nicht unter Spannung gesteckt werden!
Die +24 V-Versorgung muss ausgeschaltet sein.

X10: DVI (24-poliger DVI ohne Analog-RGB)

Pin Funktion Pin Funktion
o 1 1 DVI2- 13 DVI3+
2 DVI2+ 14 +5V
(s | | 3 GND 15 GND
4 DVI4- 16 Hot Plug Detect
5 DVI4+ 17 DVIO-
6 DDC-CLOCK 18 DVIO+
7 DDC-DATA 19 GND
8 V-Sync 20 DVI5-
9 DVI1- 21 DVI5+
10 DVI1+ 22 GND
11 GND 23 DVI-CLOCK+
12 DVI3- 24 DVI-CLOCK-
c1 Red” c4 H-Sync
C2 Green ’ C5 GND "’
C3 Blue "

") Analog-RGB ist auf der Buchse nicht ausgefiihrt (nicht belegt)

Folgende Auflésungen werden unterstitzt:
640x480 — 18 Bit Farbtiefe
800x600 — 18 Bit Farbtiefe
1024x768 — 18 Bit Farbtiefe
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X11: Steckverbindung fur Luftereinheit (4-poliger Phénix RM3,81)

iiii P.
\
1

Funktion
VCC-LUFTER
Uberwachung 1
Uberwachung 2
GND

5

B WON -

Wenn die von Sigmatek erhaltliche Liftereinheit (Artikelnummer: 12-410-011) nicht verwen-
det wird, kann ein beliebiger +24 V-Lifter mit einer maximalen Stromaufnahme von 250 mA
angeschlossen werden!

X12: LPT 1 (25-poliger DSUB)

Pin Funktion
1 \STB
2 PDO
3 PD1
4 PD2
25 14 5 PD3
6 PD4
7 PD5
8 PD6
9 PD7
10 \ACK
11 BUSY
12 PE
13 SLCT
14 \AFD
15 ERR
16 \PINIT
17 SLIN
18 -25 GND
X13, 14: COM 1, COM 2 — RS232 (9-poliger DSUB)
1 5
Pin Funktion
1 DCD
2 RXD
3 TXD
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 RI
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X15: COM 2 — RS485/422 (10-poliger Weidm{ller Stecker)
12

1 RS422 TxD+ RS485 A
2 RS422 TxD- RS485 B
3 RS422 RxD+ RS485 A
4 RS422 RxD- RS485 B
5 +5V +5V

6 GND GND

7 RS422 TxD+ RS485 A
8 RS422 TxD- RS485 B
9 RS422 RxD+ RS485 A
10 RS422 RxD- RS485 B

910

* derzeit nicht ausgefiiht

X16: CAN-Bus-SPS (6-poliger Weidmuller Stecker)

12

CAN SA = LOW

CAN SB = HIGH
CAN SA = LOW
CAN SB = HIGH
GND
+5 V (fir den Online-Adapter)

a
(o2}
DB WN =

X17: CAN-Bus-Terminal (6-poliger Weidm{ller Stecker)

12

CAN A = LOW
CAN B = HIGH
CAN A = LOW

CAN B = HIGH
GND
Nicht belegt

a
(o2}
o wN -
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X18, 19: DIAS-Bus (6-poliger Weidmiller Stecker)

hel
5

Funktion
MBUS+
MBUS-
SBUS+
SBUS-

GND
Nicht belegt

DB WN -

X20: Versorgung (4-poliger Phonix RM3,5)

111
1

3
5

Funktion
+24 V
+24 V
GND
GND

BWON =

Zu verwendende Steckverbinder

USB: Typ A

Ethernet: 8-poliger RJ45

VGA: 15-poliger HD-DSUB-Stecker

S-DVI: 26-poliger HD-DSUB-Stecker

DVI: 24-poliger DVI-Stecker

Lifter: 4-poliger Phoenix FK-MCP 1,5/4-ST-3,81
LPT 1: 25-poliger DSUB-Stecker

COM 1/COM 2: 9-polige DSUB-Buchse

COM 2 — RS422/485:
CAN- / DIAS-Bus:
Versorgung:

10-poliger Weidmiuiller Stecker B2L 3,5/10
6-poliger Weidmiller Stecker B2L 3,5/6
4-poliger Phoenix FK-MCP 1,5/4-ST-3,5

Das komplette C-Dias Steckerset CKL 015 mit Federzugklemmen ist bei Sigmatek unter der
Artikelnummer 12-600-015 erhaltlich.

S-DVI Kabel 0,3m Art.Nr.: 05-950-003
2m Art.Nr.: 05-950-020
3m Art.Nr.: 05-950-030
5m Art.Nr.: 05-950-050
10m Art.Nr.: 05-950-100
15 m Art.Nr.: 05-950-150

Seite 16
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Anschlisse an der Unterseite

X21: C-DIAS-Bus Stecker

sssesmenonneas d c
D uuuuuuuuuuuuuuu b
uuuuuuuuuuuuuuu a

Der S-IPC kann links auf einen CMB montiert werden.
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Statusanzeigen

DCOK RUN ERROR

SET RESET

LED 1 Griin DC OK Leuchtet, wenn die Versorgungsspannung korrekt anliegt.
LED 2 Griin Run Leuchtet, wenn das Anwenderprogramm lauft.
LED 3 Rot Error Leuchtet, wenn ein Programmfehler auftritt.
Druckknopf 1 Set CAN-, Ethernet-Adresse setzen / anzeigen, Power-On.
Druckknopf 2 Reset Hardware-Reset der CPU.
Seite 18 16.12.2011
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LED 1 Rot ERR 1,00 s aus/ein: EEProm-Fehler
0,50 s aus/ein: Temperaturfiihler — Ubertemperatur
0,25 s aus/ein: Liifterfehler
0,10 s aus/ein: Batterie — Unterspannung
LED 2 Gelb HDD Leuchtet, wenn auf die Festplatte zugegriffen wird.
LED 3 Grin ON Leuchtet, wenn das ETX-Board eingeschaltet ist.

16.12.2011

Seite 19



S-IPC INTEL® ATOM DUAL CORE

S SIGMATEK

Sigmatek Komponenten

7 Segment Anzeige fiir CPU Status
Reset-Druckknopf

Set-Druckknopf

DC OK LED

Error LED

Run LED

Timer - 1 us Genauigkeit mit Interrupt-Fahigkeit
EEPROM fir Konfigurations- und Versionsmanagement
S-DVI-Schnittstelle inklusive:

- Tastatur

- USB

- Touch

- Chipkarte

- PC-Lautsprecher

- 18-Bit TFT-Signal TMDS kodiert (3x data, 1x clk), max. Auflésung 1600x1200

Seite 20
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S-IPC Status

0 Bei der Installation des Sigmatek-Treibers wird eine eigene Programmgruppe
~Sigmatek” erstellt, die das Programm ,SipcInfo“ enthalt.

x

Library Version 1.0.0

Driver Yersion 1.05
Serialnumber 01291444
Restart Counter 5

ETX Temperature [°C) 61

CPU Temperature [°C) 21

PC operating time counter Ddays, 00h:07m
Fan operating time counter not available
Fanl Speed (1/sec.) not available
Fan2 Speed (1/sec.) not available
Desired Fan Speed not available

o0 Angezeigt werden die Programm- und Treiberversion sowie einige Parameter der
Hardware:
o0 Restartcounter
ETX- und CPU-Temperatur
S-IPC- und Lifter Betriebsstundenzahler
Liftergeschwindigkeiten (Umdrehungen / Sekunde)
Lifter PWM-Stufe (Drehzahlvorgabe in 16 Stufen)

O O0OO0O0
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o0 Bei einer Fehlfunktion der Kiihlung (LUfter defekt, Umgebungstemperatur zu hoch),
sowie bei einer kritischen Fehlfunktion wird vom S-IPC eine Fehlermeldung gene-
riert:

SIPC Alarm ]|

T he following alarm meszage was generated:
FAM-malfunction

Suppresz alarms for the nest | 0 zeconds

Confirm Alarm I

o Quittieren der Fehlermeldungen:
o Der Alarm kann flr eine beliebige Zeit aufgeschoben werden, indem man

im Feld ,Suppress alarms for the next [] seconds” die gewlinschte Zeit
eintragt.

0 Alarme parametrieren:

o Die PWM-Stufe (,Desired Fan Speed”) kann Werte zwischen 0 und 15
annehmen und gibt die Lufterdrehzahl von 0 % bis 100 % vor.

0 Ab einer PWM-Stufe von (Defaultwert) 10 wird die Lifterdrehzahl bewer-
tet und eine Alarmmeldung generiert, wenn ein oder beide Lifter nicht
funktionieren.

0 Mit dem Registry-Key
LHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SIPC\
Parameters\FanBlockedDetectionThreshold*
kann die Uberwachung der Lifterdrehzahl definiert werden:

=  Werte <5 machen wenig Sinn, da die Lifter typischer Weise bei
einer PWM-Stufe von 2 .. 3 anlaufen.

= Ein Wert >15 bedeutet, dass keine Lifterwarnung generiert wird,
da die héchste PWM-Stufe 15 ist.

= Der Defaultwert nach der Treiberinstallation ist 10.

o0 Alarme aktivieren und deaktivieren :

Bei deaktivierten Alarmen muss die Anwendung die Uberwachung tibernehmen, um
(thermische) Schaden am Gerat zu vermeiden !
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o  Mit dem Befehl ,net stop sipclaunch” werden die Alarmmeldungen bis
zum nachsten Restart deaktiviert (,Start” — ,Ausfihren® oder die Eingabe-
aufforderung wahlen). Der Service wird dabei beendet.

o Mit ,net start sipclaunch® wird der Service und damit auch die Alarmmel-
dungen wieder aktiviert

0 Mit dem Registry-Key
LHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
SipcLaunch\Start”
kann der Alarmservice deaktiviert werden :

= Ein Wert von 2 (= SERVICE_AUTO_START) bedeutet, dass der
Service beim Booten gestartet wird und Alarmmeldungen gene-
riert werden.

= Ein Wert von 3 (= SERVICE_DEMAND_START) bedeutet, dass
der Service beim Booten nicht automatisch gestartet wird und
deshalb auch keine Alarmmeldungen generiert werden.
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Compact Flash Kartentausch

Um die Compact Flash Karten zu
tauschen missen die 2 Befestigungs-
schrauben der 7-Segment Anzeige /
Laufwerkseinheit entfernt werden.

Anschlielend kann die Abdeckung
gerade nach vorne abgezogen wer-
den.

Befestigungs-
schrauben

Nun koénnen Master Compact Flash
und Slave getauscht werden.

i)

Anschlieend die Abdeckung wieder
aufsetzen und die 2 Befestigungs- ~ MASTER
schrauben einsetzen.

e =

SLAVE

—r
|

,

Eine Compact Flash Karte darf nicht unter Spannung getauscht werden!
Da die Compact Flash Karten als IDE-Gerate verwendet werden ist kein tauschen wahrend
des Betriebs moglich.
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Batterietausch

Um die Pufferbatterie zu tauschen
mussen die 2 Befestigungsschrauben
der 7-Segment Anzeige / Laufwerks-
einheit entfernt werden.

Anschlielfend kann die Abdeckung
gerade nach vorne abgezogen wer-
den.

Befestigungs-
schrauben

Nun wird die Batterie entnommen (auf
der rechten Seite anheben) und eine
neue Batterie eingesetzt.

Anschlielend die Abdeckung wieder
aufsetzen und die 2 Befestigungs-

schrauben einsetzen. BATTERIE

Ein Batterietausch sollte im abgeschalteten Zustand erfolgen.

Die Batterie ist mit dem + POL nach vorne zu installieren. Der + POL ist bei installierter
Batterie auf der Batterie erkennbar, der kleinere — POL sitzt unten im Batteriesockel.
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Achtung:
Ein Batteriewechsel sollte nur in abgeschaltetem Zustand erfolgen! Nach dem Trennen der
+24 V-Versorgung wird die Batterie fur 5 Minuten gepuffert (via ELKO). Innerhalb dieser
Zeit muss die Batterie gewechselt werden, da es sonst zu einem Datenverlust kommt.

Pufferbatterie

Die auswechselbare Pufferbatterie sorgt dafiir, dass auch bei ausgeschalteter Versor-
gungsspannung Programme und Daten im Anwenderprogrammspeicher (RAM) erhalten
bleiben. Vom Werk aus wird eine Lithiumbatterie eingesetzt.

Die Kapazitat dieser Batterie reicht aus, um die Daten Uber einen Zeitraum von 3 Jahren bei
ausgeschalteter Versorgungsspannung zu sichern.

Wir empfehlen jedoch die Batterie zu lhrer eigenen Sicherheitjahrlich zu wechseln.

Bestellnummer flir Batterie: 01-690-028

FIRMA TYP DATEN

Lithiumbatterie RENATA CR2032 3V

Verwenden Sie NUR Batterien der Firma RENATA mit der Nummer CR2032! Bei Ver-
wendung von anderen Batterien besteht Feuer- oder Explosionsgefahr!
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Liftertausch

Der Lifter kann jederzeit (auch im Be-
trieb) getauscht werden. Dazu muss die
M3 Schraube auf der Liftereinheit ent-
fernt werden.

Danach wird die Verriegelung nach links
geschoben und die Liuftereinheit kann
nach unten abgenommen werden.

Beim Einsetzen der Liftereinheit ist dar-
auf zu achten, die Liftereinheit zuerst
hinten einzuhdngen und dann gerade
nach oben zu dricken. Die Verriegelung
muss sich links befinden. Anschlielend
wird die Verriegelung nach rechts ge-
schoben und die M3 Schraube wieder
eingesetzt.

M3 — _J'
o g 2B
entriegelt verriegelt

Statt der Liftereinheit konnen auch handelsiibliche 80x80x25 mm Lifter +24 V verwendet
werden. Siehe dazu auch Steckerbelegung!

Sollte einer der beiden Lufter ausfallen, zeigt dieses die Software (+ Status-LED) an. In
diesem Fall kann der S-IPC bis zum Tausch der Luftereinheit mit nur einem Lufter weiter
betrieben werden. Unter Umstanden kann die maximale Umgebungstemperatur bis zum

Tausch der Liftereinheit nicht erreicht werden.

16.12.2011
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PCIl-Karten montieren

Um den rechten Seitendeckel abzunehmen
sind 3 Befestigungsschrauben zu entfernen.

Danach kann der Seitendeckel angehoben
und nach oben abgenommen werden.

Seite 28
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Beim abschlielenden Montieren des Sei-
tendeckels ist darauf zu achten, dass die
Verriegelungen wieder richtig einrasten.

Zum Installieren der PCl-Karte muss zuerst
das Slotblech entfernt werden (1x M3
Schraube). Die Befestigungsschraube dient
anschlieRend zur Befestigung der PCI-
Karte.

'

1]

@
of
%
B

-

Die Installation einer PCl-Karte darf selbstverstandlich nur in ausgeschaltetem Zu-
stand erfolgen (+24 V-Versorgung abgesteckt)!
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Laufwerkseinheit tauschen

Zuerst mussen die beiden Befesti-
gungsschrauben der 7-Segment /
Laufwerkseinheit und die Abdeckung
entfernt werden.

Befestigungs-
schrauben

Anschlieflend kann die Laufwerksein-
heit am Haltegriff nach vorne heraus-
gezogen werden.

Nach dem Einsetzen der neuen Lauf-
werkseinheit wird die Abdeckung
wieder mit den beiden Befestigungs-
schrauben gesichert.

Ein Austausch der Laufwerkseinheit darf selbstverstandlich nur in ausgeschaltetem
Zustand erfolgen (+24 V-Versorgung abgesteckt)!
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Kuhlung

Die Verlustleistung des S-IPCs kann bis zu 100 Watt betragen. Der grofite Teil der Hitze
wird Uber den eingebauten Lufter oder den Kuhlkérper abgefihrt. Es muss auch in einge-
bautem Zustand gewahrleistet sein, dass die Warme abgefuhrt werden kann.

Es wird dringend empfohlen um den S-IPC einen ,Luftraum® von 10 cm einzuhalten. So
kann gewahrleistet werden, dass die Abwarme abgefiihrt werden kann.

Bei einer unzulédssig hohen Prozessortemperatur wird der S-IPC automatisch abge-
schaltet!

Einbauhinweise

Der S-IPC hat 4 Befestigungsbohrungen fir die Montage an der Schaltschrankriickwand.
Dies ist die bevorzugte Einbaulage, da die kihle Luft von unten (LUftereinheit) nach oben
durch das Gerat stromen kann und so fur eine optimale Kuhlung sorgt.

Eine andere Einbaulage wird nicht empfohlen, dadurch kann die spezifizierte Umgebungs-
temperatur nicht erreicht werden!

Weiters ist darauf zu achten, dass um das Gerat ein Abstand von 10 cm zu den nachsten
Bauteilen (Schaltschrankwand, ...) einzuhalten ist.

Die linke Gehausewand (Kiuhlkdrper) kann sehr hei3 werden und stellt eine Verlet-
zungsgefahr speziell bei hohen Umgebungstemperaturen dar!
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Verdrahtungshinweise

1. Erdung

Der S-IPC muss entweder groRflachig durch die Montage an der Schaltschrankriickwand
oder am vorgesehenen Erdungsanschluss geerdet werden. Es ist wichtig, eine niederohmi-
ge Erdungsverbindung herzustellen, denn nur so kann die einwandfreie Funktion gewahr-
leistet werden. Die Erdungsverbindung sollte mit maximalem Querschnitt erfolgen und eine
moglichst grole (elektrische) Oberflache aufweisen.

Alle Storsignale, die per externer Verkabelung den S-IPC erreichen, missen Uber die Er-
dungsverbindung abgebaut werden kénnen. Durch eine groRe (elektrische) Oberflache
koénnen auch hochfrequente Stérungen gut abgeleitet werden (Skin-Effekt).

Interfacemodul
(Prozessormodul)

C-Dias
Module

Kabeleintritt Kabeleintritt
Kabelschirm aufgelegt

Der Schaltschrank muss
geerdet werden!
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2. Schirmung

Die Verkabelung von COM1, COM2, RS485, CAN-Bus, DIAS-Bus, VGA, S-DVI und DVI
sind als geschirmte Leitungen auszufiihren. Weiters sind fir RS485, CAN-Bus und DIAS-
Bus Twisted-Pair Leitungen zu verwenden. Das fertig konfektionierte S-DVI Kabel ist in
verschiedenen Langen bei Sigmatek erhaltlich.

Der Schirm ist entweder beim Eintritt in den Schaltschrank oder unmittelbar vor dem S-IPC
grof¥flachig und niederohmig aufzulegen (Kabeldurchfihrungen, Erdungsschellen)!

So kdnnen Storsignale nicht auf die Elektronik gelangen und die Funktion beeintrachtigen.

3. ESD Schutz

Typischerweise sind die PS/2-Gerate (Tastatur und Maus) nicht mit geschirmten Leitungen
verdrahtet. Das selbe gilt fir USB-Tastatur und Maus. Bei ESD-Stérungen werden diese
Gerate gestort und sind unter Umstanden nicht mehr funktionsfahig.

Bevor Gerate am S-IPC an- oder abgesteckt werden, sollte ein Potentialausgleich auf die
Erdung erfolgen (Schaltschrank oder Erdungsanschluss beriihren). So kénnen elektrostati-
sche Ladungen (durch Kleidung, Schuhwerk) abgebaut werden.
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4. Busabschluss DIAS-Bus

An den beiden Endgeréaten in einem DIAS-Bus-System muss ein Leitungsabschluss erfol-
gen. Dies ist notwendig, um Ubertragungsfehler durch Reflexionen auf der Leitung zu ver-
hindern.

Ist der S-IPC eines dieser Endgerate, so kénnen Sie den Abschluss durch Anbringen von je

einem 100R Widerstand zwischen MBUS+ und MBUS- sowie SBUS+ und SBUS- ausfih-
ren. In diesem Fall bleibt der 2. DIAS-Bus-Stecker fiir die Verkabelung zur Verfugung.

2 x 100R Widerstande

5. DIAS-Busverbindung zu C-DIAS-Modulen

Um eine gute Busverbindung zu gewahrleisten, ist es notig einige Richtlinien beim Verdrah-
ten zu beachten:

o Es ist unbedingt darauf zu achten, dass das verwendete Kabel fiir die Ubertragungs-
geschwindigkeit geeignet ist:
Datenkabel (10 MBit, 2 x 2 Adern TWISTED PAIR, geschirmt)
z.B.: LAPPKABEL / UNITRONIC-BUSLEITUNG FD P LD
e Die Impedanz des Kabels sollte aufgrund der modulinternen Abschlusswiderstande
100 Ohm betragen.
e Beim Kabel (Twisted-Pair) unbedingt darauf achten, dass auch die richtigen Paare
miteinander verbunden sind:
Kabel 2x2 Paare:  Paar 1 MBUS+

MBUS-
Paar2  SBUS+
SBUS-
e Der Schirm muss grofflachig und beidseitig auf kiirzestem Weg auf GND gelegt wer-

den.

¢ Um die einzelnen Drahte an den Steckverbinder anschrauben zu kénnen, muss das
Kabel abisoliert und der Schirm an dieser Stelle zur Seite geschoben werden. Die Iso-
lierung sowie der Schirm sind jedoch nur soweit wie unbedingt nétig zu entfernen.
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e Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass das Sende- und das Empfangsmo-
dul auf dem gleichen GND-Potential liegen.

Die maximale Leitungslange mit einem Twisted-Pair Kabel betragt 20 m (bei Verwen-
dung der UNITRONIC BUS-Leitung FD P LD / Fa. LAPPKABEL)

Isolierung
z.B.: CCP 901 CIC 011
000 mBUS+- | >< >< >< mBUS+ e
=P | 1 EE
ece ; g ooe
ssus+- I : | sBUS+-
aR@® E : aR®
=ES H H =EE
Frr i : ErE
2 x 2 Adern Twisted Pair-Kabel

a b

ab... Diese Abstande sollen so klein wie mégliche gehalten werden!
Schirm beidseitig und grofflachig auf kirzestem Weg auf GND legen!

6. Anbindung von DIAS-Modulen

Es besteht auch die Méglichkeit den S-IPC mit einem DIAS-Modul zu verbinden.

Man bendtigt jedoch eine Spannungsversorgung fir die DIAS-Module (z.B.: DPS 001),
sowie ein Adaptermodul um vom Twisted Pair-Kabel auf den Flachbandkabel-Anschluss zu
stecken. (z.B.: DKO 012/ 013).

6.1 Anbindung uber ein DIC 121

Die DIAS-Bus-Verbindung zwischen S-IPC und DIC 121 entspricht einer Punkt-zu-
Punkt Verbindung und muss daher auf beiden Seiten abgeschlossen werden. Der
Busabschluss ist im DIC 121 bereits fix integriert.

Verdrahtung des S-IPCs:
0 X18: Busabschluss installieren (2x 100 Q)
o X19: Verbindung zum DIC 121
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6.2 Anbindung uber ein DKO 011 oder DKO 013:

Wenn beide DIAS-Bus-Steckverbindungen des S-IPC bendétigt werden, kann ein DKO
011 oder DKO 013 gemeinsam mit einem DPS 001 Versorgungsspannungsmodul ver-

wendet werden.

Verdrahtung des DIAS-Moduls mit einem DPS 001:

0 Links: DPS 001 Spannungsversorgungsmodul
0 Rechts: DKO 011 oder DKO 013 Adaptermodul

Verdrahtung des S-IPCs:

0 X18: DIAS-Bus zu CIC Interfacemodulen oder Busabschluss (2 x 100 Q)
0 X19: Verbindung zum DKO 011 oder DKO 013 Adaptermodul

7. Busabschluss CAN-Bus

An den beiden Endgeraten in einem CAN-Bus-System muss ein Leitungsabschluss erfol-
gen. Dies ist notwendig, um Ubertragungsfehler durch Reflexionen auf der Leitung zu ver-

hindern.

Gerat 1 Gerat 2

z.B. CPU z.B. Terminal
DCP 160 ET 081

Gerat 3

z.B. Servomotor
steuerung

CAN-Bus
Abschluss auf dem /

Klemmenmodul

Gerat n

z.B. Terminal
ET 805

CAN-Bus-Verbindungen

\ DSUB-Stecker
mit Abschluss-

beschaltung

Ist der S-IPC eines dieser Endgerate, so kdnnen sie den Abschluss durch Anbringen eines
150R Widerstandes zwischen CAN-A (LOW) und CAN-B (HIGH) ausfiihren.

Der Busabschluss des CAN-Terminals ist bereits bei Auslieferung installiert!

1 x 150R Widerstand

Seite 36
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8. USB-Schnittstelle

Der S-IPC verfiuigt Gber eine USB-Schnittstelle. Diese Schnittstelle kann in LASAL flr ver-
schiedenste USB-Gerate (Tastatur, Maus, Speichermedien, Hubs,...) verwendet werden. Es
kénnen mehrere USB-Gerate mittels Hub angeschlossen werden, welche in LASAL voll

funktionsfahig sind.

Fir das BIOS-Setup gilt jedoch folgende Einschrankung:

Das BIOS-Setup ist nur bedienbar, wenn die USB-Tastatur direkt an der USB-Buchse an-
geschlossen wird. Die Verwendung eines USB-Hubs kann zur Fehlfunktion im BIOS-Setup
fuhren!

Es wird darauf hingewiesen, dass sich viele der auf dem Markt befindlichen USB-Gerate
nicht an die USB-Spezifikation halten. Dies kann zu Fehlfunktionen am Geréat fihren. Wei-
ters ist es mdglich, dass diese Gerate am USB-Port nicht erkannt werden oder nicht ord-
nungsgemal funktionieren. Es wird daher empfohlen, jeden USB-Stick vor der eigentlichen
Anwendung zu testen.
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9. Busabschluss RS485

Die RS485 wird als Linie verdrahtet und an jedem Busende abgeschlossen um Reflexionen
zu vermeiden. Hier unterscheidet man 2 Abschlussarten:
0 Busabschluss mit Ruhepegeldefinition:

330-390Q

330-390Q

o Die beiden 330 — 390 Q Widerstande sorgen fiir einen definierten Buszustand,
wenn alle Teilnehmer passiv sind (empfangen). Verdrahtung:
-A> 45V
-B > GND

0 Busabschluss:

L L 1 1

150Q
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Bilder des S-IPCs
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Speichermodul ETX-Board DCDC-Konverter
(DDR-Ram)

Durch Entfernen des Kiihlkorpers ist das ETX-Board zuganglich. Dies kdnnte bei einem
Austausch des Speichers (DDR-Ram) notwendig werden. Beim Zusammenbauen des S-
IPC ist darauf zu achten, dass sich keine Verschmutzung zwischen GAP-Pads (hier: Rosa)
und Kihlkérper befindet!
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Ansicht ohne ETX-Board
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Ansicht mit C-DIAS-Modulen (S-IPC mit Kuhlkérper)

Der S-IPC kann wie ein C-DIAS Interfacemodul (CIC) oder C-DIAS Prozessormodul (CCP /
CCL) auf einen C-DIAS Modultrager (CMB) montiert werden.
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S-IPC mit Kuihlkérper und Lufter

Bei extremen Umgebungsbedingungen (hohe Umgebungstemperaturen, dauerhafte hohe
Prozessorauslastung) sollte auf einen S-IPC mit Kiihlkérper eine Liiftereinheit montiert
werden, um die Lebensdauer von CD-Rom / DVD und Festplatte zu verlangern!
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